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(57) pie Erfindung betrifft ein Verfahren zum automatischen 
Grundieren des sichtseitigen Kartons von Gipskartonplatten im 
HerstellungsprozeB der Gipskartonplatten auf kontinuierlich 
a^beitenden Bandanlagen und die Entyricklung eines fur dieses 
Verfahren geeigneten Grundiermittels . Durch diese Erfindung, die 
in alien kontinuierlich arbeitenden Bandanlagen zur Herstelluna 
von Gipskartonplatten anwendbar ist, werden die bekannten 
raanuellen und teilmechanisierten Grundierverf ahren, die mit 
nohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, abgelSst. 
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB das 
Grundieren m den kontinuierlichen HerstellungsprozeB de>- 
Gipskartonplatten nach dem Trennen des endlosen Gipskartonplatten- 
! t "^" lr Und Wenden der sichtseitigen Kartonoberf lache nach oben'vor ' 
-«m irockner emgeordnet wird und der Grundiermittelauf trao raittels 
eines Grundiergerates, daB die PlattenfSrdereinrichtung iiberdeckt, 
«.sf die feuchten flatten erfolgt. Das gefundene Grundiermittel 

-■ist neben der Wasserdampfdurchlassigkeit, als Voraussetzura fii^ die 

1 ," US ??in C ^ Un9 * de S- GipSk f rt0nplatten eine Temperaturbestandig; : sit bis . 
, - ^- auf - " inte * dem.Trocknerauslauf ist es auf den Flatten 
voxlstdndig erhartet und auch auf heiBen Gipskartonplatten vollig 
klebfrei. — Fig.1 — * J 
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Verfahren und Grundiermitt el zum automat ischen Grundieren von 
Gipskartonplatten 



Anv;endungs.gebiet der Erf indung; 

Die Erfindung betriff t ein Verfahren zuin automatischen Grun- 
dieren des sichtseitigen Xartons von Gipskartonplatten im Her- 
stellungsprozeB der Gipskartonplatten auf kontinuierlich ar- 
beitenden Bandanlagen und die Entwicklung eines flir dieses Ver- 
fahren geeigneten Grundiermittels. 

Charakteribtik des bekannten technischen St an des * 7 

Zum Stand der Technik is f t f estzustellen , daB bereits folgende 
Verfahren zum Grundieren von Gipskartonplatten vorgeschlagen 
wurden : 

- Grundieren von yorgefertigten Montageelementen eus Gipskar- 
tonplatten (Decken- und Wandeiecherite) durch rr.anuelles Auf- 
tragen i-tit Malerrollen und Streichbiirsten bzw* teilmechani- 
siertes Auftragen mit Sprit zgerat en 

- Grundieren von montierten Gipskartonplatten ( Verkleidungen , 
Trennwande, Unterdecken) auf der Eaustelle rhit handv/erklich 
manuellen Verfahren vor der Bescbichtung mit Anstrichstof f en . 

Als Grundiermitt el werden feindisperse Kunstharz-Dispersionen 
oder losungsmitt elhaltige Anstrichstof fe , sogena;:nte Kleb- Oder 
Tiefn;runde eingesetzto Die Aushartung der Grundierung erfolgt 
bei Raunrtemperatur * 

Diese Verfahren und Grundiermitt el werden bei Eabei/Muller "ABC 
der Anstrichstof fe und der Ansirichtechnik" beschrieben» 
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Die Grundicrung hot das Ziel, die Gip3kart onplatten durch Ega- 
lisierung der Saugf ahigkeit des sichtseitigen Kertons eowie 
Verbesserung des Haftgrundes fur die weitere Oberflachenbe- 
schichtung vorzubereit*n • Die nach dem derzeitigen Stand der 
Technik bekannten Grundierverf ahren und -rnittel flir Gipskar- 
tonplatten weisen folgcnde Mangel auf: 

- Das Grundieren erfolgt generell nach den He::*;:; t ellungspr ozeB 
der Gipnkartonplatten am fertigen Element dezentralisiert 
mit hohem manuellen Aufwand (Arbeitszeit- und Kost enauf wand) 
grbBtenteils auf Baustellen. 

- Manuelle Verf ahren auf der Baustelle fiihren zu Abweichungen 
von der optimalen Auf tragsmenge und somit zu Qualitatsein- 
bu3en. , 

- Notwendiges Grundieren biringt beim Einsatz von Kunstherz- 
Dispersiorien zusatzliche Peucht ebelastung und beim Einsatz- — - 
von Ibsungsmittelhaltigen Grundiermitteln zusatzliche Um- 
vjeltbelastung sowie hohere Aufwendungen zur Healisierurig 

des Gesundheits- und Arbeitsschutzes . 

- Das Grundieren in der Vorfertigung fiihrt bei Herstellung 
von vorgef ertigten Montageelementen zu zusatzlichem Aufwand. 

- Geeignete Grundiermitt el fur Gipskart onplatten sind auf Er- 
hartung bei Raumt emperatur abgestiiruat und eigen sich nicht 
fur die Aushartung bei hohen Temperaturen, da einerseits lo- 
sungsmittelhaltige Produkte explosionsgefahrdend sind und an- 
dererseits die bekannten Kunstharz-Dispersionen nach dem 
Trocknungsprozefi keine klebfreien Filme bei Tempera turbe- 
lastung bilden. 



Zi el der Brfindung 

Das Zicl der Erfindung ist es , das Grundieren unmittelbar in 
de,o Her s;t ellungspr oze3 der Gipskart onplatten auf kontinuierli- 
chen Eandsnlagen ohne Verringerung der Durchlsuf leistung ein- 
zucrdnen und durch Entwicklung eines fiir dieses Verf ahren ge- 
eignetcx:- Grundiermitt els durch automatischen Auftrag eine 
glcichniaGige klebfreie Grundierung zu err eictier- * 
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P^legun r dcr> V/ef.;ong d er Erfindun/r 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zurn 
eutomatischen Grundieren von Gipskartonplatten zu entv/lckelxi , 
doc in bekannte kontinuierliche Herstellungsverf ahr en fur 
Gipskartonplatten eingeordnet werden kann, einc gleichmaflige 
klebfreie Grundierung e^gibt und damit die bekannten manucl- 
len und teilmechanisiert en Grundierverf ahren ablost. Inbe- 
griffen iat die Auf gaba , ein flir dieses Verfahren geeignetes 
Grundierrnittel zu entwickeln, das in seinen Eigenscfcaf t en auf 
die Belange des Verfahrens abgestimmt is to 

Erf indungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB das Grun- 
dieren in den kdntinuierlichen Herat ellungsprozeB der Gipsksr- 
tonplattcn riach dera Trennen des endlbsen Gipskartonplatten- 
strangen und Y/enden der sichtseitigen Kartonober f lache nach 
oben, vbr dem Trockner eingeordnet wiird, der Grur:diermittei- ^ 
auftrag auf die herst ellungsf euchten Flatten erfolgt und die- £L 
ser wahrend des Austrocknixngspr ozesses der Gipskartonplatten ^ 
im Trockner zu einer klebfreien Grundierschicht aushartet. 

-J 

CD 

Als Grundierrnittel wird ein wasserdampf durchlassxges , tempe- ^ 
raturbestandiges Material iaittels eines Grundier^erat es , das 
die Piatt enf or der einrichtung iiberdeckt und vorzugsweise nach ^ 
dem Walz- Oder Spritzpr iazip arbeitet , _ auf getr agen. Das Grun- ^ 
dierrnittel irxuO neben der V/asserdampf durchlassigkeit , als Vor- 
aussetzung fiir die Austrocknung der Gipskartonplatten im ■ yj 

Trockner, und der Temperaturbestandigkeit bis zu 180 °C, als ^ 
max. hochste Trockent emperatur , hinter dem Tr ocknerauslauf auf 
den Platten vollstandig erhartet und auf noch heiSen Gips- 
kartonplatten vollig klebfrei sein, damit bei der Stapelung 
der Gipskartonplatten keine Verklebungen auftreten. Es v/urde 
gefunden, daS ein System, bestehend aus 58 - 65 55. Polyvinyl- 
acetat - Vinylchlorid - Dispersion mit plastif izierenden Mono- 
mer en, 2,5 - 3,5 % waQriger Lbsung von Alkalis ilikat , vorzugs- 
weise Kaliumsilikat , . 1 , 5 - 4,0 % f einstt eilige hydrat isiert e 
Kieselsaure sowie Entschaumer, Viskositatsstabilisat or en und 
:'un^iz:i.«lcn Zusatzen, nich gleichmaBig auf die Oberflache von 
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fcuchten Gipskartonplatten bei Auftreg von 50 - 200 g/m , vor- 
sugmveiGc 00 g/m 2 , verteilt, nach Einwirkung d. Ternperatur bis 
zu 130 °C die Oberflache der Gipskart onplatt en leicht aufrauht 
und so das Haftvermogen nachf olgender Anctriche und Eeschich- 
tungen fordert, die Wasserdampfdif fusion der Gipskart onplatt en 
bei der Austrocknung nicht beeintrachtigt und vbllig klebfrei 
und ausgehartet auf der noch heifien Gipskartonplatte nach Ver- 
lassen des Trockners ist. Der Peststof f ant eil des Grundiermit- 
tele betrdgt hochstehs 50 %o Die Auf tragsviskositat ist in Ab- 
hangigkeit vom Auf tragverf ahren einzust ellen , wobei als oberer 
Grenzwert 500 m Pa3 zulassig ist. 

Da3 erfindungsgemaBe Verf ahren ermoglicht bei Einsatz de3 er- 
findungsgemufien Grundiermit t els .ein aut omatisches Grundieren • ! 
des £esamteri Sort imentes von Gips kar.t onplatt en wahrend des 
Heratellungsprozesses mit hoher GleichmaBigkeit und Qualitat, 
oiine da6 die Pertigung der Gipskartonplatten nachteilig beein- 
fluBt wirdo Durch diese* Zentralisierung des' Grundierens ent- 
fallt der bisher notwendige manuelle Aufwand in Element evor- 
f ertigungsstatten und auf der Baustelle. Erhebliche Kosten- 
und Arbeitseinsparung.en werden er.zielt . 

Ausf iihrungsbeispiel 

Das Verfahren soil mit Hilfe der Pigur 1 an einern Ausflihrungs- 
beispiel naher erlautert werden. 

Nacli dem Trennen des endlosen Gipskartonplattenstranges 1 und- 
dem Wenden der sichtseitigen Xart onoberf lache nach oben 2 er- 
folgt der Grundiermit telauftrag auf die herstellungsf euchten 
Gipskartonplatten 3 mitt els eines vor dem Trockner 5 angeord- 
neten Spr itzgerates 4, das mit Kontaktschalt ern mit den zu 
grundierenden Gipskartonplatten 3 gekoppelt ist. Die grundier- 
ten Gipskartonplatten 6 durohlaufen den Trockner 5. Der Durch- 
lauf der Gipskartonplatten ^-irch das Spritzgerat 4 erfolgt mit 
einer Geschwindigkeit von 5Q - 100 m/min. Der Auftrag des was- 
serdampfdurchlassigen/ t emperaturbestandigen Grundierrnittels 
vvird mit einer Viskositat von 5 ra Pas bei einer Auf tragsmenge 
von 180 g/n- durchgef iihrt .\ Die Erhartung d. Grundiermittels er- 
folgt gleichzeitic mit der Trocknung der Gipskartonplatten im 
Trockner 5 bei einer Temperatur von 130 - 180 C C. 
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P ote jvfcann or tic he 

1. Verfahren zum automatiachen Grundieren von Gipskartonplatten 
dadurch gekennzeichnet , daB im Herat ellungsprozeS der Gips- 
kartonplatten diese im herstellungsf eucht en Zustand nacK dem 
Trennen des endlosen Gipskartonplatt enstranges und V/enden 
der sichtseitigen Kartonoberf lache nach oben vor dem Trock- 
ner einen kontinuierlichen Grundiermittelauf trag aus einem 
wasserdampf durchlassigen , temperaturbestandigen Grundiermit- 
tel mitt els eines Grundiergerates , das die Piatt enfSrderein- 
richtung Uberdeckt und vorzugsweise nach dem V/alz- Oder 
Spritzprinzip. arbeitet , erhalten und diese Grundierung v;ah- 
rend des Austrocknungsprozesses der Gipskartonplatten im 
Trockner zu einer klebfreien . Schicht aushartet* 

2. Grundiermittel zum aut omatischen Grundieren von Gipskarton- 
platten, dadurch gekennzeichnet, da/3 das Grundiermittel sich 
aus 

• 58 - 65 % Polyvinylacetat-Vinylchlorid-Dispersion mit pla- 
at if izierenden Monomeren 

• 2,5 - 3,5 % waQriger Losung von Alkaiisilikat 

• 1*5 - 4,0 % f einstteiliger hydrat isierter Kieselsaure so- 
wie Entschaumern, Viskositatsstabilisator en und fungiziden 
Zusiitzen 

zusan-L-rensetzt , wobei der Feststof fanteil hochstens 50 % be- 
tragt, die Auftrageviskositat in Abstimmung zu den Auftrags- 
verfahren zwischen 5 und 500 m Pas eingestellt ist und in 
einer Auf tragsmenge von 50 ^200 g/m 2 auf die Platten auxge- 1 
tragen wird. 

IViGi'Zis ISelie Zefchnunger. 
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